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一、报告报价

《2024-2030年中国半导体市场深度评估与投资策略报告》信息及时，资料详实，指导性强，
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、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位

不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

 半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测

温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控

制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重

要性都是非常巨大的。

根据WSTS统计，2021年，全球半导体销售达到5559亿美元，同比增长26.2%。中国仍然是最大

的半导体市场，2021年的销售额总额为1925亿美元，同比增长27.1%。  

2021年3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展

进口税收政策的通知》，明确了对五类情形免征进口关税，将于2020年7月27日至2030年12

月31日实施，意味着《通知》涉及到的商品将享受免征进口关税10年的利好。2021年4月22日

， 工信部、国家发改委、财政部和国家税务局发布公告，明确了《国务院关于印发新时期促

进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）第二条中所称

国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。公告自2020年1月1日起实施

。自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减

半征收企业所得税。2022年1月12日，国务院发布了《&ldquo;十四五&rdquo;数字经济发展规

划》，指出要加快推动数字产业化，增强关键技术创新能力，提升核心产业竞争力。其中，

增强关键技术创新能力方面，规划提到，要瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、

关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域。  

在投资方面，自2011年以来，中国芯片半导体领域共发生3184起投融资事件，整体呈上升趋

势。投融资交易高峰发生在2018-2021年期间，在 2018之后每年均有 300+起事件发生。2021年

，中国芯片半导体产业发生686起投融资交易，同比增长 43%，并达到顶峰。2022 年上半年，

芯片投资增速不减，已有318起投融资交易发生。从融资规模来看，近十年芯片半导体领域融

资规模达9329.76 亿元。在2020和2021年，中国芯片半导体的投融资都超过了2000亿元，2022年

上半年也已有将近800亿的融资。  

本研究源自中企顾问网发布的完整报告《2024-2030年中国半导体市场深度评估与投资策略报

告》的浓缩部分，您若想对半导体行业有个系统的了解或者想投资半导体相关行业，完整报

告是您不可或缺的重要工具，订购详情见报告最后附件。  
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